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このページでは、試作品の情報を掲載しています。ここに記載されている仕様や情報は、予告なく変更されることがありま
す。追加情報については、 または営業担当者にお問い合わせください。

Last Updated: Oct 17, 2025

MCXW236BHN-RDMは、MCXW236BHNデバイスのアプリケーション・プロトタイピングとデモ
ンストレーション用の設定の柔軟性に優れた、低消費電力で、費用対効果の高い評価および開
発ボードです。MCXW236BHNは、マイクロコントローラとフラッシュを内蔵し、IoT (Internet of
Things) アプリケーションを対象とした高集積、超低消費電力のシングルチップBluetooth low
Energy 5.3ワイヤレス・トランシーバです。

https://www.nxp.jp/support/support:SUPPORTHOME
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Solder jumper on PCB-J1
• TXM1 option: VDD_RF to VBAT_LV
• TXM2/3 option: VDD_RF to VBAT_HV
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Solder jumper on PCB-J2
• IOM1 option: VDD_IO to VBAT_LV
• IOM2 option: VDD_IO to VBAT_HV
• IOM3 option: VDD_IO to external reference
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View additional information for MCXW236BHN-RDM無線デバイス・モジュール.

Note: The information on this document is subject to change without notice.

https://www.nxp.jp/pip/MCXW236BHN-RDM
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